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Abstract (en)
Components (2) are blacked by subjecting the surface to heat treatment with simultaneous administration of carbon-emitting medium inside a
furnace (3). An independent claim is also included for a blacking device for blacking components comprising heatable furnace, and monitoring
device (6) for regulated feeding of the carbon-emitting medium.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schwärzen von Bauteilen. Um ein Verfahren zu schaffen, welches auf Bauteilen schwarze Oberflächen
schafft, die nicht zum Abplatzen neigen, und bei dem keine in der Herstellung, Unterhaltung und Entsorgung teuren Flüssigkeiten oder Bäder
zum Einsatz kommen, wird vorgeschlagen, daß die Oberflächen des Bauteils innerhalb eines Behandlungsraums einer Wärmebehandlung bei
gleichzeitigem Zuführen eines kohlenstoffabgebenden Mediums unterzogen werden. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung, mit der das
erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden kann. <IMAGE>
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